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Abstract (en)
This packaging comprises: - a plate (4) made from cardboard or the like, intended to act as a support for one or more products (3) to be packaged,
of which the face receiving the product or products receives a coating with a layer (6) of synthetic material, - a first sheet of synthetic material (7)
which, intended to cover the upper face of the plate and the product or products resting thereon, with fastening thereon, under the action of heat and
with the application of a vacuum through the plate, extends beyond the peripheral edge of the plate, and, - a second sheet of synthetic material (8)
which, intended to cover the lower face of the plate, is fastened to the upper covering sheet by means of a peripheral weld (9) thereon beyond the
edge of the plate. <??>Application to the production of a tamper-proof packaging enabling the packaged product to be seen. <IMAGE>

Abstract (fr)
Cet emballage comprend: - une plaque (4) en carton ou similaire destinée à servir de support à un ou plusieurs produits (3) à conditionner, dont la
face recevant le ou les produits reçoit une enduction d'une couche (6) de matière synthétique, - une première feuille de matière synthétique (7) qui,
destinée à recouvrir la face supérieure de la plaque et le ou les produits reposant sur celle-ci, avec fixation sur celle-ci, sous l'action de la chaleur
et avec application d'une dépression à travers la plaque, déborde du bord périphérique de la plaque et, - une second feuille de matière synthétique
(8) qui, destinée à recouvrir la face inférieure de la plaque, est fixée sur la feuille de recouvrement supérieure par une soudure périphérique (9) sur
celle-ci au-delà du bord de la plaque. Application à la réalisation d'un emballage inviolable permettant la visualisation du produit conditionné.
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